




















 

Rapport d’activité 2006/2007 – Annexe  71 

LABORATOIRES UTILISATEURS DU POLE EN 2006/2007 : 
 
   
• Toulouse : LAAS, LNCMP, LAPLACE, LGET, IRIT, ENSAE-CIMI, ENSIACET, LNMO, CNES, 

ONSEMICONDUCTORS, NOVAMEMS 
• Univ. LIBEREC, XILIM (Faculté de Sciences de Limoges), TECSEN (Marseille), G2ELab/CIME Nanotech 

(Grenoble), Université de Reims 
 
 
ACTIVITE 2006/2007 SUR LES MOYENS COMMUNS DU POLE : 
 
 
 Technologie et 

Caractérisation 
heures-personnes 

Conception et Test 
heures-personnes 

Nombre 
utilisateurs 

Formation Initiale (TP + stages + projets) 14828 11832 694
Recherche et doctorants 982 970 16
Formation Continue et Transfert 905 492 55

 
 
PRINCIPAUX MOYENS OPERATIONNELS : 
 

 Technologie : Salle blanche équipée avec tout l’environnement permettant la réalisation 
complète de circuits intégrés silicium :  
9 fours (oxydation, dopages, recuits), 3 bâtis de dépôt LPCVD, 1 implanteur 
ionique, 1 bâti de dépôt métal par pulvérisation cathodique, 1 bâti de dépôt 
métal par évaporation, délaquage plasma et gravure ionique réactive, 2 
machines de photolithographie.  
1 scie pour microdécoupe, report et montage des puces (2), microsoudeuses 
des connexions. 

 Caractérisation : • Microscopie optique et microscopie électronique à balayage, ellipsomètre, 
profilomètre, spreading résistance, microscopes à force atomique. 

• Testeur sous pointes piloté par ordinateur, caractérisation électrique I(V), 
C(V),… 

 
 Conception : • 22 postes de travail, 10 pc

• Outils CAO du CNFM : Cadence, Silvaco, Anacad, Altera, Xilinx, Synopsys 
• Outils CAO spécifiques : Synopsys, Mentor, AGILENT-ADS, Coventor, Cadence 
 

 Test : • Accès au testeur HP 83000 du CNFM
 
 
INVESTISSEMENT CUMULE DANS LES MOYENS COMMUNS DU POLE : 
 
 
6,66 M€ 
 
 
PERSONNEL AFFECTE AU POLE EN 2006/2007 : 
 
 
• 1 professeur (directeur de pôle), 
• 2 secrétaires, 
• 4 ingénieurs, 1 assistant - ingénieur, 2 techniciens. 
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S E R V I C E  N A T I O N A L   
D E  L O G I C I E L S  D U  C N F M  

 
Centre national de Ressources en CAO du CNFM (CRCC) 

 
Responsable : Lionel TORRES 

 
CRCC-PCM / 161 rue Ada / 34392 MONTPELLIER Cedex 5 

℡ 04.67.41.85.67  04.67.41.85.00 crcc@cnfm.fr 
 

Etablissement de rattachement : Université Montpellier II 
 
 

OBJECTIFS DU CRCC : 
 
Placé sous la responsabilité du pôle CNFM de Montpellier, le CRCC a pour tâche l’anticipation et la réponse 
aux besoins, en matière d’outils de CAO et de matériel de prototypage, des établissements de formation en 
microélectronique. 
Pour se faire, le CRCC assure l'interface entre les fournisseurs et les pôles du CNFM. Il recense les besoins, 
évalue les outils disponibles, propose des choix, passe des accords avec les fournisseurs, met à disposition, 
moyennant une participation aux frais, logiciels de CAO et matériels de prototypage, apporte une aide à 
l'utilisation, organise la formation des formateurs. 
Pour tenir compte des efforts financiers consentis par les fournisseurs, l’usage des outils de CAO mis à la 
disposition des établissements par le CRCC est réservé à l’enseignement et à la recherche académique. 
 
 
MOYENS DU CRCC : 
 
CADENCE 
Ces outils couvrent toute la conception des circuits depuis la simulation « système » jusqu’au layout et au 
circuit imprimé, y compris pour les technologies submicroniques et les radiofréquences. La liste des outils 
est remise à jour tous les ans afin de bénéficier des progrès de la technologie. Les outils mis à disposition 
comprenent entre autres : 

- pour la conception de circuits pré-caractérisés : NC-Sim (Vhdl/Verilog), Ambit (Synthèse), Silicon-
Ensemble et Soc Encounter (Placement-routage), Dracula (Vérification), CeltIC (caractérisation). 

- Pour la conception de circuits sur-mesure : Spectre (Simulation), Virtuoso (layout), Diva 
(vérification). 

- Pour la conception de systèmes sur carte : Concept, Allegro, Spectra et Package. 
Pour l’année universitaire 2006-2007, 50 sites ont demandé à utiliser les outils Cadence, chacun ayant à sa 
disposition un nombre de licences illimité. A titre d’information, le prix « catalogue » de ces logiciels pour 
un utilisateur (un « siège ») est d’environ 4,2M€. 
 
SOFTMEMS 
Cet ensemble de logiciels de CAO pour micro-systèmes (MEMS) comprend deux « produits » : MEMSxplorer et 
MEMSpro. MEMSxplorer est un environnement de conception qui s’intègre dans un flot de CAO tel que celui 
de Cadence. MEMSpro est un environnement basé sur les outils de CAO Tanner. 
Ces logiciels sont implantés sur 4 sites à raison de 20 « sièges » par site. 
 
SILVACO 
L’accord entre le CRCC et la société Silvaco concerne leurs logiciels de CAO Technologique (TCAD) : Athena, 
pour la simulation de « process » 1 ou 2D, et Atlas, pour la simulation de dispositifs en 1, 2 ou 3D. 
Ces outils sont installés sur 26 sites, avec un nombre de licences illimité par site. 
 
 
XILINX 
Le CRCC distribue gratuitement les logiciels de CAO pour FPGA ISE Alliance et Foundation, mais aussi 
de nouveaux produits comme EDK pour le développement conjoint matériel (FPGA)/Logiciel 
(processeur) et chipscope pour le debug. 
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En plus de cette offre logicielle, il est possible d’obtenir des plate-formes matérielles pédagogiques 
comme les cartes XC2-XL, SPARTAN et ML-XUP à des prix préférentiels. 
A ce jour, plus de 50 sites utilisent ces outils et/ou plate-formes et environ 300 plateformes ont été 
distribuées. 
 
 
ALTERA 
Depuis de nombreuses années maintenant, le CRCC est considéré par Altera comme l’interface unique 
avec les établissements d’enseignement français. Ainsi, c’est l’ensemble de l’offre Altera qui est 
accessible aux établissements, à prix éducation fixé par Altera, à travers le CRCC. 
Cette offre est essentiellement formée de logiciels de CAO (MAX+II, Quartus II, …) et d’un ensemble de 
cartes de prototypage (UP-DLP, Excalibur NIOS, Excalibur ARM). 
A ce jour, le CRCC a distribué plus de 1800 licences logiciels, plus de 1600 cartes UP+DLP, plus de 400 
cartes Excalibur/Nios, plus de 50 cartes « DSP », le tout sur 400 sites distincts (avec une augmentation 
annuelle de 40 sites… ) 
 
 
ANADIGM 
Le CRCC a acheté en 2000 un lot de 100 cartes de prototypage analogique AN10DS40 intégrant un 
composant analogique reprogrammable FPAA. Ces cartes sont destinées à être rétrocédées à prix 
coûtant aux établissements qui en font la demande. Elles sont livrées avec un logiciel de configuration 
et de programmation, ainsi qu’avec une bibliothèque de fonctions prêtes à être téléchargées sur le 
composant. 
A ce jour le CRCC a distribué plus de 60 cartes de ce type. 
 
 
SYNOPSYS 
Depuis octobre 2004, un nouveau programme universitaire CNFM a été mis en place avec un grand nom 
de la CAO : Synopsys. Depuis plusieurs années, c’était une demande récurrente de nombreux sites et 
pôles du CNFM. Cette offre propose de nombreux outils, bien entendu la synthèse logique pour ASIC et 
FPGA (notamment avec FPGA compiler) mais aussi des outils de simulation technologique (TCAD), 
simulation électrique comme Hspice ou des outils de simulation au niveau Système comme SystemC 
studio. Cette offre relativement large permet de compléter efficacement les plate-formes CAO 
actuellement disponibles. L’originalité de ce programme provient de la distribution et l’utilisation de 
cette chaîne de CAO. Une plate-forme sécurisée a été mise en place au pôle CNFM de Montpellier pour 
distribuer cet outil. Cette démarche de centralisation est une démarche unique permettant de gérer au 
mieux les licences. Nous disposons actuellement d’une centaine de licences pour les outils de synthèse 
logique et de plus de 20 licences pour les outils annexes (Hspice, outils TCAD, SystemC, etc…). Ces 
outils ont été fournis à 11 sites, nous espérons rapidement augmenter le nombre de sites. 
 
 
 
FORMATIONS : 
 
L’un des objectifs du CRCC est aussi de mettre en place des formations de formateurs pour les 
chercheurs et enseignants-chercheurs des différents sites universitaires. Un plan de formation avec 
Synopsys a été aussi mis en place pour une période de 18 mois.. En outre, 2 autres sessions de 
formation ont concerné les circuits programmables, l’une sur Altera pour 40 personnes à Montpellier et 
l’autre sur Xilinx pour 20 personnes à Limoges. 
 
 
PERSONNEL AFFECTE AU SERVICE EN 2006/2007 :  
 

• 1 professeur directeur des services nationaux, 
• 1 professeur responsable du CRCC, 
• 4 ingénieurs à temps partiel pour support Anadigm, Altera, Xilinx, 
• 4 enseignants-chercheurs à temps partiel pour support Cadence, Softmems, Silvaco et Synopsys, 
• 1 enseignant-chercheur à temps partiel pour les formations, 
• 1 secrétaire (50%). 
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S E R V I C E  N A T I O N A L  D E  T E S T  D U  C N F M  
 
 

Centre de Ressources de Test du CNFM (CRTC) 
 

Responsable : Laurent LATORRE  
CRTC-PCM / 161 rue Ada / 34392 MONTPELLIER Cedex 5 

 

℡ 04.67.41.86.65 04.67.41.85.00 crtc@cnfm.fr 
 

Etablissement de rattachement : Université de Montpellier II 
 

 
MOYENS DU CRTC : 
 
Le CRTC est équipé d’un testeur industriel de systèmes sur puce. Le testeur se présente sous la 
forme d’une tête de test compacte VERIGY V93K, équipée de ressources à la pointe de la 
technologie. 
 

• Ressources digitales : 
o 1 carte PinScale 3600 : 32 voies 

digitales (30 à 800MHz, 2 à 3.6GHz). 
o 1 carte Pinscale 800 : 32 voies digitales 

à 200MHz (upgrade possible à 800MHz) 
 

• Ressources Analogiques 
o 1 carte AV8 : 8 voies analogiques 

(source ou acquisition) configurables 
pour des résolutions « audio »  jusqu’à 
24bits et « vidéo » 14 bits à 100MSps. 
 

• Alimentations 
o 2 cartes MSDPS : 2x8 voies 

d’alimentation,  ±8V/2A par voie. 

 
 

ACTIVITES DU CRTC : 
 
Le CRTC offre ses services afin de promouvoir l’enseignement du test industriel. Les services 
proposés sont : 
• Accueil d’étudiants en formation initiale à Montpellier 
• Formation de formateurs CNFM 
• Support technique pour la mise en place de formation à distance (installation matérielle, 

logicielle et mise en œuvre du testeur) 
• Mise à disposition de formateur pour la formation à distance 
• Support pour des expériences pédagogiques spécifiques (test de circuits « maison ») 

Les formations actuellement  proposées concernent : 
• Le test des circuits digitaux 
• Le test des circuits mixtes (convertisseurs) 

 

Le calendrier des formations ainsi que le contenu détaillé est disponible sur le site web du CRTC : 
http://web.cnfm.fr/PCM/CRTC 

Verigy V93000 Compact Test Head

2 MS-DPS (8 Ch)

1 PinScale 3600 (32 Ch)
avec 2 Ch @ 3.6GHz)

1 AV8 (8 Analog Ch)

1 PinScale 800 (32 Ch)
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ACTIONS REALISEES PAR LE CRTC AU COURS DE L’ANNEE 2006/2007 
 
L’activité 2006/2007 du CRTC est marquée par le renouvellement des moyens de test.  Les négociations 
engagées par le CRTC ont abouti à une donation de la part de la société VERIGY. La donation du testeur 
V93K s’inscrit dans un projet plus vaste, supporté financièrement par le GIP CNFM, l’Université 
Montpellier 2 et la région Languedoc Roussillon. Ce projet a pour ambition de dynamiser l’offre de service 
en proposant notamment la formation au test des circuits mixtes ainsi que la mise à disposition de 
formateur CRTC pour les formations à distance. Pour cela, le projet comprend l’embauche d’un ingénieur, 
prenant en charge le support technique et pédagogique des formations. 
 
Le testeur V93K a été livré en décembre 2006 et installé par la société VERIGY en février 2007. Béatrice 
Pradarelli (Ingénieur test chez VLSI Technology puis Philips SC pendant 10ans) rejoint l’équipe du CRTC au 
1er avril sur un contrat qui l’emploie à plein temps sur la mise en place des nouvelles formations. Régis 
Lorival et Béatrice ont participé à différentes formations VERIGY en Allemagne (maintenance, test digital 
et mixte). Ainsi, plusieurs sessions de formations ont été proposées aux formateurs CNFM et aux étudiants 
de Montpellier avant l’été. 
 
 
ACCES A DISTANCE ET CONFIGURATION POUR LES POLES DISTANTS 
 
La configuration réseau du CRTC offre différentes alternatives pour l’accès à l’environnement de 
programmation (offline) et l’accès au testeur (online). 
 
• Accès « offline » (préparation du programme de test sur émulateur) 

o Avec le logiciel SMARTEST® installé localement sur un PC Linux et un accès distant au serveur de 
licences (FLEXLM) 

o Par une connexion SSH ou VNC sur la machine CRTC « verigyOFF ». Dans ce cas seul un client VNC 
ou SSH est nécessaire du coté des pôles distants. 

 
• Accès « online » (exécution du programme de test sur testeur) 

o Par une connexion SSH ou VNC sur la machine « verigyON » physiquement connectée au testeur. 

 
 
 
 

 
 

verigyONverigyOFF

Serveur de 
M licences 
Flexlm

ATE

Réseau Local
Comptes utilisateurs

SmarTest®
1 licence Online
1 licence Offline
Serveurs SSH, VNC

SmarTest®
N licences
Serveurs SSH 
et VNC 

Client VNC

Client SSH

Client Flex

Formations locales

Pole CNFM de 
Montpellier

Accès à distance
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S E R V I C E  N A T I O N A L  D E  T E S T  D U  C N F M  
 
 

Centre de Ressources de Test du CNFM (CRTC) 
 

Responsable : Laurent LATORRE  
CRTC-PCM / 161 rue Ada / 34392 MONTPELLIER Cedex 5 

 

℡ 04.67.41.86.65 04.67.41.85.00 crtc@cnfm.fr 
 

Etablissement de rattachement : Université de Montpellier II 
 
 

 
MOYENS DU CRTC : 
 
 
Le CRTC est équipé d’un testeur industriel de composants mixtes multimédia le Agilent 83000-F330t. 
Ce testeur a été acquis dans le cadre d’un partenariat avec la société Agilent (Hewlett-Packard) qui en 
assure la maintenance.  
 
 
Les principales caractéristiques techniques du testeur sont : 
• 128 broches logiques 
• 1 PA RISC + 1 MO RAM + 1 APG par broche 
• 1 PMU pour 16 voies 
• 2 voies analogiques avec DSP 
• Fréquence maximale : 330 MHz 
 
La formation initiale se fait dans les pôles CNFM 
avec connexion à distance, par le réseau RENATER, 
sur le  
testeur Agilent du CRTC. 
 

x Remote center
Workstation  1

Workstation  2

Workstation  3

Workstation 10

Local
Server

HP9000

CRTC, Montpellier

Test
Station
HP9000

ATE
HP83000 F330t

RENATER

 
 
 
ACTIVITES DU CRTC : 
 
 
La formation complète au test numérique proposée par le CRTC comporte deux stages d'une semaine  
(Niveaux 1 & 2) dont le contenu est résumé ci-dessous. 
 

Niveau 1 

 Présentation du testeur et des outils logiciels  
 Préparation des tests 
 Exécution des tests et  analyse des résultats 
 Concepts avancés de test  
 Optimisation des ressources de test  
 Automatisation du test ("Testflow")  

Niveau 2
 Optimisation des "Timings"  
 Programmation par équations 
 Conversion des programmes test 
 Notions avancées de "Testflow" 
 Test Multi-Site  

 

 

Lille 

Strasbourg

Rennes Orsay

Limoges Lyon 

Bordeaux
Montpellier

Paris

Grenoble 

Toulouse
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En 2005/2006, l’activité du CRTC a concerné pour un total de 31 jours de stages, en formation initiale, 
des étudiants de : l’ENSEIRB et l’Université de Bordeaux, l’ENSERG (Grenoble), Polytech Nice, l’INSA de 
Lyon, Polytech Montpellier et l’Université de Montpellier et du pôle parisien. En outre le CRTC a assuré la 
formation d’un formateur du CEMIP (Paris). 
 
 
ACTIONS REALISEES PAR LE CRTC AU COURS DE L’ANNEE 2005/2006  
 
La préoccupation principale du CRTC a été le renouvellement de son potentiel matériel de test. Le succès 
de l’expérimentation à distance et la reconnaissance de la part de la communauté européenne et 
internationale de l’originalité de l’expérience pédagogique mise en place (une douzaine de 
communication internationales sur le sujet depuis 1998) sont en grande partie basés sur le fait que les 
ressources matérielles du CRTC sont performantes et actualisées. 
 
Le testeur de VLSI Agilent 83K du CRTC est tout à fait suffisant pour une formation de qualité sur le test 
de composants numériques. Cependant, ce testeur n’est pas bien adapté pour le test des circuits mixtes 
digitaux-analogiques, test pour lequel la demande en formation initiale et continue est actuellement très 
forte. L’équipe du CRTC a fait un effort important en direction des fabricants de testeurs pour essayer de 
mettre en place un nouveau contrat de partenariat permettant de mettre à disposition un matériel de test 
performant et actualisé. 

 
D’ores et déjà, le choix de l’acquisition d’un testeur de circuits mixtes dans le cadre d’un partenariat 
avec la société au test à partir de l’année 2006/2007 est fait. Il permettra de redynamiser la formation au 
test à partir de la rentrée 2006/2007. 
 
 
PERSONNEL AFFECTE AU SERVICE EN 2005/2006 : 
 
• 1 professeur directeur des services nationaux, 
• 1 professeur responsable  du CRTC, 
• 6 enseignants-chercheurs, chercheurs ou ingénieurs formateurs à temps partiel, 
• 2 ingénieurs à temps partiel réseau et support technique, 
• 1 secrétaire (25%) 
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ANNEXE 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formations utilisatrices 

des moyens communs des pôles CNFM 
 
 
 

 
 

 Annexe 2.1 : Spécialistes en microélectronique  
Flux et Profils 

 

 Annexe 2.2 : Contacts des formations  
 Responsables et adresses électroniques 

 
 
 
 
Sigles et abréviations généraux utilisés : 
 
ENS… Ecole Nationale Supérieure de … 
U… Université de … 
EEA Electronique, Electrotechnique, Automatique 
EEATS Electronique, Electrotechnique, Automatique & Traitement du Signal 
EEAS  Electronique Electrotechnique Automatisme et Système 
Phys. et Appl. Physique et Applications 
IUT Institut Universitaire de Technologie 
IUP Institut Universitaire Professionnalisé 
STIC Science et technologie de l'Information et de la Communication 
STI Science et Technologie de l'Ingénieur  
Master pro Master Professionnel (ex DESS) 
Master rech Master Recherche (ex DEA) 
Ing. Ingénieur 
INSA Institut National des Sciences Appliquées 
Polytech … Ecole Polytechnique Universitaire de … 
  
Les autres sigles sont explicités en annexe 2.2 
 
Les autres sigles sont explicités en annexe 2.2 
 
NB : quelques formations utilisant les moyens CAO du CNFM dans leurs locaux en dehors 
d’un pôle CNFM, ne sont pas répertoriées



 



 

  81 

ANNEXE 2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spécialistes en microélectronique 
 
 

Flux et profils des diplômés à Bac + 5 
(Grade de Master) 
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TToottaall  ggéénnéérraall  iinnggéénniieeuurr,,  MMaasstteerr,,  MMaasstteerr  pprrooffeessssiioonnnneell  eett  rreecchheerrcchhee  ::  888855  ddiippllôômmééss  
11  ––  IInnggéénniieeuurr  
  

Ville Diplôme Flux Dominantes spécialisation Cursus de 
base 

Angers ESEO EE (Electronique embarquée) 18 Conception Electronique 

Bordeaux ENSEIRB Electronique option Microélectronique 24 Technologie et conc. CI analogiques et mixtes Electronique 

Caen ENSI Microélectronique 13 Technologie et conception Electronique 

Cergy 
ENSEA option ECM (Electronique communication 
microondes)  4 MMIC circuits analogiques RF Electronique 

ENSEA option IS (Informatique et systèmes)  10 Circuits numériques Electronique 

Gardanne 

ENSMSE ISMEA (Ingénieurs spécialisés en 
microélectronique et applications) - option CME 
(Conception microélectronique) 

12 Concepteur analogique et numérique Electronique 
Informatique 

ENSMSE Formation continue ISFEN (Ingénieur de 
spécialité en formations école/entreprise) - IT2i 9 Concepteur analogique et numérique Electronique/ 

Informatique 

Gif sur Yvette Supélec Communication et électronique - option MCM 
(Microélectronique, conception et modélisation) 14 Physique des composants/Procédés de 

fabrication 

1ère et 2ème 
année 
Supélec 

Grenoble 

INPG/ENSERG - Filière Microélectronique spécialité 
Circuit 14 Conception circuits et systèmes numériques et 

analogiques Electronique 

INPG/ENSERG - Filière Microélectronique spécialité 
SOC (Système sur puce) 16 Conception circuits et systèmes numériques et 

analogiques Electronique 

INPG/ENSERG - Filière Microélectronique - spécialité 
Dispositifs et microsystèmes 6 Conception et fabrication de microsystèmes Electronique 

INPG/ENSEEG - spécialité Dispositifs et 
microsystèmes 9 Conception et fabrication de microsystèmes Matériaux 

INP Grenoble Télécom  (ENSERG/ENSIMAG) - 
Applications communicantes embarquées 18 Architecture et conception systèmes et 

circuits VLSI silic. mat. et logi. 
Electronique/ 
Informatique 

INPG/ENSPG - Physique des composants 12 Techno. et carac. comp. micro. silicium et 
optoélec. Physique 

INPG/ENSPG - MFN (Matériaux fonctionnels et 
nanophysique) 5 Technologie et caractérisation des composants 

micronanoélectronique Physique 

INPG/ENSPG - spécialité Dispositif et microsystèmes 1 Conception et fabrication de microsystèmes Physique 

Polytech département 3I (Informatique industrielle et 
instrumentation) - option Microélectronique  6 Conception logique et analogique Instrum./ 

Infor. Indus. 

Polytech dpt 3I -option MNI (Micro et nano ingénierie) 2 Technologies Instrum./ 
Infor. Indus. 

Lille Polytech Informatique, mesure, automatique - option 
Mesure 20 Conception et caractérisation de dispositifs 

microondes Electronique 

Lyon 

CPE AME (Architecture microélec. et électronique) 20 Conception analogique et numérique EEA 

ECL Micro-nanobiotechnologies 15 Conc. de circuits analogiques et numériques EEA 

INSA SGM (Sciences et génie des mat.) – Microélect. 19 Technologies Sciences des 
matériaux 

INSA GE (Génie électrique) – Syst. électr. intégrés 20 Conception systèmes mixtes ana-dig. EEA-I 

Marseille Polytech Microélectronique et telecom (MT) - option 
Microélectronique 12 Concepteur analogique, numérique et RF Physique/ 

Electronique 

Montpellier Polytech MEA (Microélectronique et automatique) - 
Système microélectronique 22 CAO circuits et systèmes intégrés Electronique/ 

Automatique 

Nice 

Polytech option Microélectronique et instrumentation 12 Concepteur mixte et RF Physique/ 
Electronique 

Polytech option Génie des systèmes embarqués 15 Concepteur système Electro./Info. 
industrielle 

Polytech option Télécoms et réseaux 15 Télécom et RF Electronique 
et  télécom. 

Paris 

ESIEE Architecte intégrateur de systèmes 
électroniques 45 Conc. CI num. analog. et RF, techno. CI et 

MEMS Electronique 

ENST Cycle Master 4 Systèmes et circuits intégrés analogiques et 
numériques Electronique 

Toulouse 

INSA - Spécialité Automatique électronique intégré -
option  SE (Systèmes électroniques) 21 Conception, test et fabrication de microsyst. 

et conception de circuits intégrés numériques 
Automatique
/Electronique

INSA - Spécialité Génie physique - option MS 13 Option spéciale microtechn. et microsystèmes Physique 

ENSEEIHT/INPT - Electronique option Circuits intégrés 19 Orientation spéciale circuits analogiques ou 
numérique Electronique 

Tours Polytech option Electronique et conversion de 
l'énergie 15 Circuits intégrés analogiques. microsystèmes 

et composants de puissance 
Electro./ 
Electrotech. 

 34 filières "ingénieur" 480 
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22––  MMaasstteerr  pprrooffeessssiioonnnneell  eett  MMaassttèèrree  ssppéécciiaalliisséé  
 
Ville Diplôme Flux Dominantes spécialisation 

Bordeaux 

EEA (Electronique électrotechnique et automatisme) - 
Microélectronique - U. Bordeaux 1 12 Technologie et conception CI 

analogiques et mixtes 

EEA (Electronique électrotechnique et automatisme) -Qualité et 
fiabilité des circuits et systèmes électroniques - U. Bordeaux 1 10 Qualité et fiabilité des circuits et 

systèmes intégrés 

EEA - AICE (Achat industriels des composants électroniques)- U. 
Bordeaux 1 22 Achat industriel de composants 

électroniques 

Gardanne Mastère spécialisé TMPM (Technologie et management de la 
production microélectronique) - ENSMSE Gardanne 10 Production microélectronique 

Grenoble 

EEATS (Electronique électrotechnique automatisme et 
traitement du signal) - spécialité CSINA (Conception des 
systèmes intégrés numériques et analogiques) - UJF/INP 
Grenoble 

10 Conception systèmes intégrés 
numériques et analogiques 

Lille MRH (Microélectronique, radiofréquence et hyperfréquence) - 
USTL Lille 7 

Conception, réalisation et 
caractérisation de dispositifs 
microondes 

Lyon SIDS (Sciences de l'information, des dispositifs et des systèmes) - 
Dispositifs électronique intégrée - UCBL Lyon 6 Techno. de fabr., et interfaces 

composants/circuits 

Metz 
EAII (Electronique, automatique instrument industriel) - 
Radiocommunications et systèmes électroniques embarqués - 
UPV Metz 

24 Conception de systèmes électroniques 
et radiocom. 

Nancy 
IS-EEAPR (Ingénierie système en élec. , électrotech., auto., 
product. et réseaux)  -Electronique embarquée et 
industrumentale - UHP Nancy 

18 Conception de SOC 

Paris 

Master of Science Electrical Engineering (Communication 
numérique et électronique associée) - ENST  1 Systèmes et circuits intégrés 

analogiques et numériques 

Mastère spécialisé DTC (Dispositifs et techniques de 
communication) - ENST 1 Systèmes et circuits intégrés 

analogiques et numériques 

Orsay 

Micro et nanotechnologies - U. Paris 11 8 Nanostructures, microsystèmes 

Systèmes électroniques - U. Paris 11 16 Télécoms 

Rennes Electronique - spécialité CMM  (Composants microélectroniques 
et microsystèmes) - U. Rennes 1 4 Technologie 

Strasbourg MNE (Micro et nanoElectronique) - Systèmes électroniques 
intégrés - ULP Strasbourg 3 Systèmes électroniques intégrés 

Toulouse 

Informatique Spécialité - CAMSI (Conception d'architectures, 
machines et systèmes informatiques) - UPS Toulouse 18 Conception de circuits en 

microelectronique et microsystemes 

EEAS (Electronique électrotechnique automatisme et système) 
Spécialité  - ICEM (Intégration des circuits électroniques et 
microélectroniques) - UPS Toulouse 

19 
Conception circuits analogiques, 
numériques, RF.VHDL. technologies 
silicium et III-V 

ISME (Ingénierie des systèmes et microsystèmes embarqués) - 
UPS/IUP 14 Microélectronique 

ICEM (Intégration des circuits électroniques et 
microélectroniques) - INP Toulouse/UPS Toulouse 3 Microélectronique 

Mastère spécialisé Systèmes microélectroniques - ENSEEIHT - 
INP Toulouse 4 Microélectronique 

 
20 filières Master professionnel et Mastère spécialisé 210 
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33––  MMaasstteerr  rreecchheerrcchhee    
  

Ville Diplôme Flux* Dominantes spécialisation 

Bordeaux Microélectronique-Electronique - U. Bordeaux 1 2 Technologie des composants, qualité 
fiabilité 

Grenoble 

EEATS - Micro et nano électronique - option CSI (Conception des 
systèmes intégrés) - UJF/INP Grenoble 6 Concep. CI analogiques et numériques 

EEATS - Micro et nanoélectronique - option PCM (Physique des 
composants et matériaux) - UJF/INP Grenoble 3 Technologies physique des matériaux 

et composants des CI 

Lille TACT (Technologies avancées pour la communication et la 
mobilité) - USTL Lille 14 Conception RF, HF et réseaux de 

télécommunications 

Lyon 

SIDS (Sciences de l'information, des dispositifs et des systèmes) - 
Dispositif électronique intégrée -option Technologie des 
composants - UCBL/ECL/INSA Lyon 

4 Technologie et composants 

SIDS (Sciences de l'information, des dispositifs et des systèmes) - 
Dispositif électronique intégrée - option Conception circuits - 
UCBL/ECL/INSA Lyon 

9 Conception composants et circuits 

Marseille MINELEC (Microélectronique et nanoélectronique) - spécialité 
Microélectronique - Polytech Marseille 18 Technologie micro et 

nanoélectronique 

Nancy/Metz IS-EEAPR - Génie électrique et électronique - UHP/UPV 5 Architecture du SOC 

Nice M2R mention STIC spécialité TRFM  (Télécommunication 
radiofréquence et microélectronique) - UNSA/Polytech 18 Télécom et radiofréquence 

Orsay 

Micro et nanotechnologies - U. Paris 11 12 nanostructures, microsystèmes,  

EEA - Composants et antennes pour les télécommunications - U. 
Paris 11 3 Micro-ondes, composants, télécoms 

Rennes 
Electronique - spécialité MARS (Microélec., architecture, 
réseaux et systèmes) parcours Architecture et microtechnologie 
- U. Rennes 1 

7 Conception 

Strasbourg 

MNE (Micro et nanoElectronique) - Physique et technologie du 
composant - ULP Strasbourg 3 Physique et technologie du composant 

MNE (Micro et NanoElectronique) - Conception des systèmes 
intégrés - ULP Strasbourg 7 Conception des systèmes intégrés 

Toulouse 
EEAS(Electronique électrotechnique automatisme et système) 
Spécialité  - CCMM (Conception de circuits en microélectronique 
et microsystèmes) - UPS Toulouse 

16 Technologie conception de circuits en 
microelectronique et microsystemes 

 
15 filières Master recherche 127 

  
44  ––  MMaasstteerr  ""iinnddiifffféérreenncciiéé""  
 

Ville Diplôme Flux* Dominantes spécialisation 

Montpellier SAEI (Systèmes automatiques et électroniques intégrés) - U. 
Montpellier 2 18 CAO circuits et systèmes intégrés 

Paris 

Informatique - ACSI (Architecture et conception des systèmes 
intégrés) - U. Paris 6 32 Architecture des systèmes intégrés et 

microélectronique 

Informatique - ACSI option SE (Systèmes électroniques) - U. 
Paris 6 18 Systèmes électroniques 

3 filières Master "indifférenciés" 68 
 
 
* hors double cursus : les étudiants en double cursus ne sont comptés qu'une seule fois dans la filière ingénieur 
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ANNEXE 2.2. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contacts des formations 
 

Présentation par ville 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Spécialistes (a)  en  microélectronique 

 
 Généralistes (b)  avec formation pratique en microélectronique 

 
 Sensibilisation : autres formations utilisatrices des moyens communs 

 
 
 
 
 
 

a) La classification « spécialistes » correspond à une année terminale d’études en 
microélectronique. 

 
b) Les « généralistes » correspondent essentiellement à des électroniciens ; certains 

physiciens ou informaticiens entrent également dans cette catégorie. 
 
 
 
 
 
 
La répartition dans les catégories « spécialistes » et « généralistes » est faite par le 
responsable de la formation en concertation avec le CNFM. Une même formation peut 
apparaître dans les catégories « spécialistes » et « généralistes » lorsque la population 
d’étudiants est différente. Par exemple, une promotion d’ingénieurs est généraliste tandis 
qu’une option de cette promotion se spécialise en microélectronique en dernière année. 
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ESEO : Ecole Supérieure d’Electronique de l’Ouest 
 

Bordeaux
Spécialistes   

ENSEIRB Ingénieur Electronique option Microélectronique Yann DEVAL yann.deval@ims-bordeaux.fr 

U. Bordeaux 1 Master pro EEA - Microélectronique Hervé LAPUYADE herve.lapuyade@ims-
bordeaux.fr 

U. Bordeaux 1 Master pro EEA - Qualité et fiabilité des circuits et systèmes 
électroniques Nathalie MALBERT nathalie.malbert@ims-

bordeaux.fr 

U. Bordeaux 1 Master pro AICE (Achat indus. de composants électroniques) Yves OUSTEN  yves.ousten@ ims-bordeaux.fr 

U. Bordeaux 1 Master recherche  Microélectronique - Electronique Nathalie LABAT nathalie.labat@ ims-
bordeaux.fr 

    

Généralistes    

U. Bordeaux 1 Master pro ISI (Ingénierie des systèmes industriels) spécialité 
GEII (Génie électrique et informatique industrielle) Jean TOMAS  jean.tomas@ ims-bordeaux.fr 

U. Bordeaux 1 Master EEA option Electronique Philippe CAZENAVE philippe.cazenave@ ims-
bordeaux.fr 

U. Bordeaux 1 IUP GEII  (Génie électrique et informatique industrielle)  
option Electronique Geneviève DUCHAMP  genevieve.duchamp@ ims-

bordeaux.fr 

    

Sensibilisés    

ENSEIRB Ingénieur Télécom option Système de transmission Francine KRIEF francine.krief@enseirb.fr 

ENSEIRB Ingénieur Electronique Céline ZIMMERMANN Celine.zimmermann@enseirb.fr 

U. Bordeaux 1 Master EEA option Automatique Philippe CAZENAVE  philippe.cazenave@ ims-
bordeaux.fr 

U. Bordeaux 1 Licence - spécialité EEA Cristell MANEUX  cristell.maneux@ims-
bordeaux.fr 

IUT Bordeaux Licence pro EISI (Electronique et Informatique des Systèmes 
Industriels) Dominique REBIERE dominique.rebiere@ims-

bordeaux.fr 
 
ENSEIRB : ENS d'Electronique, Informatique et Radiocommunications de Bordeaux 
 

Caen
Spécialistes   

ENSICAEN Ingénieur option Microélectronique 3A Christophe GOUPIL christophe.goupil@ismra.fr 

    

Généralistes    

ENSICAEN Ingénieur option Microélectronique 2A Christophe GOUPIL Christophe.Goupil@ismra.fr 

    

 
Grand Est

Spécialistes   

ULP Strasbourg Master pro MNE (Micro et nano-électronique) - Systèmes 
électroniques intégrés Daniel MATHIOT mathiot@iness.c-strasbourg.fr 

UPV Metz 
Master pro EAII (Electronique, automatique instrument 
industriel) - Radiocommunications et systèmes 
électroniques embarqués 

Abbas DANDACHE abbas.dandache@ieee.org 

UHP Nancy 
Master pro IS-EEAPR (Ingénierie Système en Elec., 
Electrotech., Auto., Product. et Réseaux) - Electronique 
embarquée et instrumentale 

Amar ROUANE amar.rouane@lieu.uhp-nancy.fr 

ULP Strasbourg 
Master recherche MNE (Micro et NanoElectronique)-
Physique et technologie du composant + Conception des 
systèmes intégrés 

Luc HEBRARD luc.hebrard@iness.c-strasbourg.fr 

UHP/UPV 
Nancy/Metz 

Master recherche IS-EEAPR - Génie électrique et 
électronique Amar ROUANE amar.rouane@lieu.uhp-nancy.fr 

Angers 
Spécialistes    

ESEO Ingénieur EE (Electronique embarquée) Guy PLANTIER guy.plantier@eseo.fr 

    

Sensibilisés    

ESEO Ingénieur  Guy PLANTIER guy.plantier@eseo.fr 
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Grand Est (suite) 

Généralistes    

INSA Ingénieur Génie électrique - option Système Jean Michel HUBE j-m.hube@insa.strasbourg.fr 

INPL  
Ingénieur ENSEM  (Ecole nationale sup. d'électricité et 
de mécanique)- option Instrumentation + Systèmes 
temps réel 

Valérie Louis Dorr Valerie.louis@ensem.inpl-nancy.fr 

ULP Master MNE M1 Luc HEBRARD luc.hebrard@iness.c-strasbourg.fr 

UPV Master EAII M1 – Radiocommunication  et systèmes 
électroniques embarqués Abbas DANDACHE abbas.dandache@ieee.org 

UHP Master IS-EEAPR Djalali KOURTICHE dajlali.kourtiche@lieu.cehp-
nancy.fr 

ULP Licence ESA (Electronique Signal Automatique) Daniel MATHIOT mathiot@iness.c-strasbourg.fr 

    

Sensibilisés    

ULP - IUT DUT Département Génie Electrique Francis BRAUN francis.braun@adm-ulp.u-
strasbg.fr 

 
ENSEM (Ecole Nationale Sup. d'Electricité et de Mécanique) 
GEII (Génie Electrique et Informatique. Industrielle) 
ULP : Université Louis Pasteur (Strasbourg) 
UHP : Université Henri Poincaré (Nancy) 
INPL : Institut National Polytechnique de Lorraine 
UPV : Université Paul Verlaine (Metz) 

 
 

Grenoble
Spécialistes    

INP Grenoble Ingénieur ENSERG - Filière Microélectronique spécialité 
Circuit Laurent AUBART Laurent.aubart@enserg.fr 

INP Grenoble Ingénieur ENSERG - Filière Microélectronique spécialité 
SOC (Système sur puce) Régis LEVEUGLE regis-leveugle@imag.fr 

INP Grenoble Ingénieur ENSERG Filière Microélectronique - spécialité 
Dispositifs et microsystèmes Nathalie MATHIEU mathieu@enserg.fr 

INP Grenoble Ingénieur ENSEEG - spécialité Dispositifs et 
microsystèmes Fabien VOLPI fabien.volpi@lpcm.inpg.fr 

INP Grenoble Ingénieur INP Grenoble Télécom  (ENSERG/ENSIMAG) –
ACE (Applications communicantes embarquées) Régis LEVEUGLE Regis-leveugle@imag.fr 

INP Grenoble Ingénieur ENSPG - Physique des composants Raphaël CLERC clerc@enserg.fr 

INP Grenoble Ingénieur ENSPG - MFN (Matériaux fonctionnels et 
nanophysique) Françoise HIPPERT françoise.hippert@inpg.fr 

INP Grenoble Ingénieur ENSPG – Dispositifs et microsystèmes Raphaël CLERC clerc@enserg.fr 

Polytech 
Ingénieur département 3i (Informatique industrielle et 
instrumentation) - option Microélectronique + MNI (Micro 
et nano ingénierie) 

René Louis 
Inglebert rene-louis.inglebert@ujf-grenoble.fr 

UJF / INPG Master pro EEATS - spécialité CSINA (Conception des 
systèmes intégrés numérique et analogique) Gilles SICARD Gilles.sicard@imag.fr 

UJF / INPG 
Master recherche EEATS – MNE (Micro et nano 
électronique) - option CSI (Conception des systèmes 
intégrés) 

Olivier ROSSETTO 
Pierre GENTIL 

olivier.rossetto@lpsc.in2p3.fr 
pierre.gentil@inpg.fr 

UJF / INPG Master recherche EEATS - MNE - option PCM (Physique des 
composants et matériaux) 

Olivier ROSSETTO  
Pierre GENTIL 

olivier.rossetto@lpsc.in2p3.fr 
pierre.gentil@inpg.fr 

    

Généralistes    

Polytech 
Ingénieur département Matériaux option MNI  (Micro et 
Nano Ingénierie) + MSI (Multimatériaux Surfaces 
Interfaces) + IMP (Ingénierie des matériaux polymères) 

Laurent GONON gonon@ujf-grenoble.fr 

INP Grenoble Ingénieur ENSERG filière Signal et communication -
spécialité Systèmes de traitement de l'information Gang FENG gang.feng@inpg.fr 

INP Grenoble Ingénieur ENSERG Gang FENG gang.feng@inpg.fr 

INP Grenoble 
Ingénieur INP Grenoble Télécom  (ENSERG/ENSIMAG) -
Télécommunication et systèmes de transmissions / RF 
optique 

Florence PODEVIN podevin@enserg.fr 

INP Grenoble Ingénieur INP Grenoble Télécom  (ENSERG/ENSIMAG) -
Applications communicantes embarquées 

Florence 
MARANINCHI Florence.maraninchi@inpg.fr 

INP Grenoble Ingénieur ENSPG  Filière Physique des composants Raphaël Clerc clerc@enserg.fr 

INP Grenoble Ingénieur Micro-nanotechnologies pour systèmes intégrés Panagiota 
MORFOULI morfouli@enserg.fr 
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Grenoble (suite) 

Sensibilisés    
INP Grenoble - 
Valence 

Ingénieur ESISAR  - option Electronique des systèmes
embarqués Eduardo MENDES eduardo.mendes@esisar. 

Université de 
Savoie 

ESIA - Annecy  Ingénieur - physique appliquée et 
instrumentation Ronan LE DANTEC ronan.le-dantec@univ-savoie.fr 

Université de 
Savoie Master Télécommunication et réseau Cédric BERMOND cedric.bermond@univ-savoie.fr 

INP Grenoble Ingénieur ENSPG  Instrumentation pour les 
biotechnologies Michel LABEAU michel.labeau@enspg.inpg.fr 

INP Grenoble Ingénieur ENSPG  Instrumentation physique Gilles ROSTAING gilles.rostaing@leg.ensieg.inpg.fr 

INP Grenoble Ingénieur ENSPG - option MFN (Mat. fonctionnels et 
nanophysique) Françoise HIPPERT  francoise.hippert@inpg.fr 

INP Grenoble Ingénieur ENSPG - option instrumentation pour les 
biotechnologies Franz BRUCKERT franz.bruckert@enspg.inpg.fr 

INP Grenoble Ingénieur ENSERG - filière Microélectronique - spécialité 
Optoélectronique et radiofréquences 

Jean-Daniel 
ARNOULD arnoult@enserg.fr 

INP Grenoble Ingénieur Grenoble Télécom  (ENSERG/ENSIMAG)  -
Télécommunication et systèmes de transmission Ghislaine MAURY maury@enserg.fr 

INP Grenoble Ingénieur INP Grenoble Télécom  (ENSERG/ENSIMAG)   Xavier NICOLLIN xavier.nicollin@imag.fr 

INP Grenoble Ingénieur ENSGI - module d'ouverture technologique à la 
microélectronique 

Jean-François 
BOUJUT jean-francois.boujut@gilco.inpg.fr 

INP Grenoble Ingénieur ENSEEG Matériaux pour la microélectronique et 
les microsystèmes Fabien VOLPI fabien.volpi@lpcm.inpg.fr 

INP Grenoble Ingénieur CPP (Cycle préparatoire Polytechnique) Cilly BRIOT cilly.briot@cpp.inpg.fr 

Polytech - UJF Ingénieur département 3I - option Images et signaux et 
Automatique 

René Louis 
Inglebert rene-louis.inglebert@ujf-grenoble.fr 

Polytech - UJF Ingénieur 3I  Frédéric ROUSSEAU frederic.rousseau@imag.fr 

Polytech - UJF Ingénieur - apprentissage E2i (Electronique et 
informatique industrielle) Jean-Numa FOULC jean-numa.foulc@ujf-grenoble.fr 

Polytech - UJF Ingénieur département Matériaux Joséphine GUINDET josephine.guindet@ujf-grenoble.fr 

INP Grenoble 
Master recherche ICA (Information, cognition et 
apprentissage) - spécialité AST (Art, sciences et 
technologies) 

Jean-Luc 
SCHWARTZ jean-luc.schwartz@gipsa-lab.inpg.fr 

INPG/UJF Master recherche - Physique pour les sciences du vivant Franz BRUCKERT Franz.Bruckert@enspg.inpg.fr 

INPG/UJF Master recherche EEATS - spécialité Optique et 
radiofréquence - option optoélectronique et microondes Béatrice CABON cabon@enserg.fr 

UJF - UFR de 
Physique 

Master pro - Nanosciences et nanotechnologies -
spécialité ICMMN (Ingénieur des couches minces micro 
nano structures) 

Philippe PEYLA philippe.peyla@ujf-grenoble.fr 

INPG/UJF Master parcours IUP GEII  Nicolas RETIERE Nicolas.Retiere@leg.ensieg.inpg.fr 

UJF Master Informatique - option CSE Jacqueline 
SARACINO jacqueline.saracino@saracino@imag.fr 

UJF Master EEATS James ROUDET roudet@leg.ensieg.inpg.fr 

UJF Master Physique et ingénierie - option nanophysique et 
semiconducteurs Thierry KLEIN thierry.klein@grenoble.cnrs.fr 

UJF Master EEATS - parcours SETIA (Systèmes électriques de 
traitement de l'information et automatiques) Nicolas RETIERE Nicolas.Retiere@leg.ensieg.inpg.fr 

UJF 
Licence Sciences et technologies - mention Sciences de 
l'ingénieur - spécialité Génie électrique - parcours Génie 
électrique et parcours SETIA 

Kosai RAOOF  kosai.raoof@lis.inpg.fr 

IUT 1 Licence pro GEII - option M&M (Microélectronique et 
microsystème) 

Bernard DESCOTES 
GENON 

bernard.descotes-
genon@ujf.grenoble.fr 

IUT 1 DUT Mesure physique - option Matériaux et contrôle 
physico-chimiques Dominique ELOY dominique.eloy@ujf-grenoble.fr 

 
INP Grenoble : Institut National Polytechnique de Grenoble 
ENSEEG : ENS d'Electrochimie et d'Electrométallurgie de Grenoble 
ENSERG : ENS d'Electronique et de Radioélectricité de Grenoble 
ENSIMAG : ENS d'Informatique et de Mathématiques Appliquées de Grenoble 
ENSPG : ENS de Physique de Grenoble 
UJF : Université Joseph Fourier 
ESISAR : Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Systèmes Industriels Avancés Rhône-Alpes 
ESIA : Ecole Supérieure d’Ingénieur d’Annecy 
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Lille 
Spécialistes   

Polytech Ingénieur Informatique, mesure, automatique - option 
Microélectronique Nathalie HAESE  nathalie.haese@polytech-lille.fr 

USTL Master pro  MRH (Microélectronique, radiofréquence et 
hyperfréquence) Philippe COQUET philippe.coquet@iemn.univ-

lille.fr 

USTL Master recherche TACT (Technologies avancée pour la 
communication et la mobilité) Paul-Alain ROLLAND  paul-alain.rolland@IEMN.univ-

lille1.fr 
    

Généralistes    

ISEN Ingénieur - option Microélectronique  Jean-Marc CAPRON  jean-marc.capron@isen.fr 

Ecole Centrale 
de Lille 

Ingénieur - option Onde, microélectronique et 
télécommunications   Philippe PERNOD philippe.pernod@EC-Lille.fr  

Polytech Ingénieur Science des matériaux Joseph HARARI  harari@iemn.univ-lille1.fr 

USTL Master recherche  MNT (Micro et nanotechnologie) Tuami LASRI  tuami.lasri@iemn.univ-lille1.fr 

    

Sensibilisés    

ISEN Ingénieur -option microélectronique Jean-Marc CAPRON  jean-marc.capron@isen.fr 

Telecom  
Lille 1 

Ingénieur ISOM (Ingénierie des systèmes optiques et 
microondes) Sophie MARICOT  sophie.maricot@iemn.univ-

lille1.fr 

Polytech  Ingénieur Informatique, Mesure, Automatique - option 
mesure Ahmed  MAMOUNI  ahmed.mamouni@IEMN.Univ-

Lille1.fr 

Polytech Ingénieur Sciences des matériaux Joseph HARARI  harari@iemn.univ-lille1.fr 

USTL Master pro Télécommunications Henri HAPPY  henri.happy@iemn.univ-lille1.fr 

USTL Master pro  Matériaux (Procédés de traitement et de 
revêtement de surfaces) Brigitte MUTEL  brigitte.mutel@univ-lille1.fr 

USTL 

Master  MMT (Microélectronique, Microtechnologies et 
Télécommunications) option Technologies des circuits 
intégrés + Application des micro et nanotechnologies + 
Complément microondes + projets TER 

Nour-Eddine BOURZGUI nour.bourzgui@IEMN.Univ-
Lille1.fr 

 
ISEN : Institut Supérieur d'Electronique et du Numérique 
USTL : Université des Sciences et Technologies de Lille 
 

 
 
 

Limoges
Généralistes   

ENSIL Ingénieur ETI (Electronique Télécom. et Instrumentation) Anne JULIEN-
VERGONJANNE anne@ensil.unilim.fr 

ENSIL Ingénieur ELT (Electronique et télécommunication)) Anne JULIEN-
VERGONJANNE anne@ensil.unilim.fr 

U. Limoges 
Master pro spécialité circuit, systèmes, micro et nanotech. 
pour les comm. hautes fréquences et optique -mention 
STIC  

Dominique CROS dominique.cros@xlim.fr 

U. Limoges Master spécialité circuit, syst., micro et nanotech. pour les 
comm. hautes fréquences et optique - mention STIC  Serge VERDEYNE serge.verdeyne@xlim.fr 

U. Limoges Licence MISM (Math, Infor, Sc de la Mat.) - mention  EEA -
domaine Communication, Optique et Electronique  

Dominique 
BAILLARGEAT dominique.baillargeat@xlim.fr 

    

Sensibilisés    
U. Limoges Master pro PMS (Procédés, Matériaux et Structure) -

Matériaux Alain CATHERINOT alain.catherinot@unilim.fr 

U. Limoges Master recherche Circuit, systèmes, micro et 
nanotechnologies pour les comm. hautes fréquences et 
optique - mention STIC 

Patrick VAUDON patrick.vaudon@xlim.fr 

U. Limoges Master Procédés et mat. - mention Procédés Mat. et 
Structure Gilles TROLLIARD gilles.trolliard@unilim.fr 

 
ENSIL : Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Limoges 
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Lyon
Spécialistes   

CPE Ingénieur AME (Architecture Microélectronique et 
Electronique) Nacer ABOUCHI  abouchi@cpe.fr 

ECL Ingénieur Micro-nanobiotechnologies Ian O'CONNOR ian.oconnor@leome.ecl.fr 

INSA Ingénieur SGM (Sciences et Génie des Matériaux) – SCM 
(Semiconducteurs, composants et micronanotechnologies) Anne KAMINSKI anne.kaminski@insa-lyon.fr 

INSA Ingénieur Génie Electrique (GE) - Systèmes électr.intégrés Bruno ALLARD bruno.allard@insa-lyon.fr 

UCBL Master pro SIDS (Sciences de l'Information, des Dispositifs 
et des Systèmes) - Dispositif  électronique intégrée Laurent QUIQUEREZ laurent.quiquerez@univ-lyon1.fr 

UCBL-ECL-INSA Master recherche SIDS - Dispositif électronique intégrée -
option Technologie des composants + Conception circuits Alain PONCET  alain.poncet@insa-lyon.fr 

    

Généralistes    

UCBL Master pro – SIDS -  Composants et systèmes électriques Gérard ROJAT gerard.rojat@univ-lyon1.fr 

ISTASE –  
St-Etienne Ingénieur Electronique et optique Gérard JACQUET  gerard.jacquet@istase.fr 

    

Sensibilisés    

INSA Ingénieur Sciences et Génie des Matériaux (SGM)  Francis FOUQUET  francis.fouquet@insa-lyon.fr 

INSA Ingénieur SETRE (Systèmes embarqués temps-réel) Bruno ALLARD bruno.allard@insa-lyon.fr 

INSA Ingénieur Génie Electrique (GE)  Claude RICHARD claude.richard@insa-lyon.fr 

INSA Ingénieur PC (Propédeutique) Christian GONTRAND  christian.gontrand@insa-lyon.fr 

ECL Ingénieur Génie électrique Ian O'Connor ian.oconnor@ec-lyon.fr 

ECL Ingénieur Transport terrestre Fabien MIEYEVILLE fabien.mieyeville@ec-lyon.fr 

 
CPE : Ecole Supérieure de Chimie Physique Electronique de Lyon 
ECL : Ecole Centrale de Lyon 
UCBL : Université Claude Bernard de Lyon 
ISTASE : Institut Supérieure des Techniques Avancées de Saint Etienne 

 
Marseille

Spécialistes   

Polytech Ingénieur Microélectronique et Telecom (MT) - option 
Microélectronique Philippe PANNIER philippe.pannier@polytech.univ-

mrs.fr 

Polytech Master recherche MINELEC (Microélectronique et 
Nanoélectronique) - spécialité micro Rachid BOUCHAKOUR rachid.bouchakour@Polytech.univ-

mrs.fr 
ENSMSE 
Gardanne 

Ingénieur ISMEA (Ingé. Spécialisés en MicroElectronique 
et Applications) - option CME (Conc. MicroElectronique) Bernard DHALLUIN  dhalluin@emse.fr 

ENSMSE 
Gardanne 

Mastère spécialisé TMPM (Technologie et Management de 
la Production Microélectronique) Bernard DHALLUIN  dhalluin@emse.fr 

ENSMSE 
Gardanne ISFEN Ingénieur Formation continue  Pascal GELLY gelly@emse.fr 

    

Généralistes    

Polytech Ingénieur Microélectronique et Télecom option Télécoms Philippe PANNIER philippe.pannier@polytech.univ-
mrs.fr 

Polytech Ingénieur Jean GAUBERT jean.gaubert@polytech.univ-
mrs.fr 

Ecole centrale 
Marseille Ingénieur Microélectronique et systèmes avancés Caroline FOSSATI Caroline.fossati@egim.mrs.fr 

ENSMSE 
Gardanne 

Ingénieur ISMEA (Ingénieurs spécialisés en 
microélectronique et applications) - option ISE 
(Ingénierie des systèmes embarqués) 

Michel FIOCCHI  fiocchi@emse.fr 

ENSMSE 
Gardanne Ingénieur ICM (Ingénieur civil des Mines) Philippe LALEVEE

Sylvain BLAYAC 
lelevee@emse.fr
blayac@emse.fr 

    

Sensibilisés    

IUT Licence pro Télécom Yves ESTEVE  yves.esteve@univ.u-3mrs.fr 

IUT Licence pro EISI  (Electronique et Informatique des 
Systèmes Industriels) - Microélectr. et microsystèmes) Michel GAUCH  gauch@crmcn.univ-mrs.fr 

IUT DUT Mesures Physiques Jean-Jacques SIMON jean-jacques.simon@fresnel.fr 

U. Marseille Licence pro IMOE (Ingénierie en MicroOptoElectronique) Jean-Jacques SIMON jean-jacques.simon@fresnel.fr 

 
ENSMSE : Ecole Nationale Supérieure des Mines de St Etienne 
ISFEN : Ingénieur de Spécialité en Formations Ecole/Entreprise 
EGIM : Ecole Généraliste d’Ingénieurs à Marseille 
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Montpellier
Spécialistes   

Polytech Ingénieur MEA (Microélectronique et Automatique) -
Système microélectronique Guy CATHEBRAS guy.cathebras@lirmm.fr 

U.Montpellier2 Master SAEI (Systèmes automatiques et électroniques 
intégrés) Gilles SASSATELLI sassatelli@lirmm.fr 

    

Généralistes    
U.Montpellier2 
- Polytech  Ingénieur MEA  Guy CATHEBRAS guy.cathebras@lirmm.fr 

    

Sensibilisés    

U.Montpellier2  Master STPI (Sciences et Techniques de l'Ingénieur) 
option EEA Gilles DESPAUX gilles.despaux@univ-montp2.fr 

U.Montpellier2 Licence STPI - option EEA  Fabien PASCAL fabien.pascal@univ-monpt2.fr 

IUT DUT GE II (Génie Electrique Informatique Industrielle) Serge GAILLARD gaillard@univ-montp2.fr 

 
 

Nantes
Généralistes   

U. Nantes Master pro CEO (Composants Electroniques et 
Optoélectronique) Jean-Luc CHARTIER jean-luc.chartier@physique.univ-

nantes.fr 

Sensibilisés    

Polytech Ingénieur SEII (Systèmes Electroniques et Informatique 
Industrielle) Antoine GOULLET Antoine.goullet@univ-rennes.fr 

U. Nantes Master EEA Christian BOISROBERT Christian.boisrobert@physique.univ-
nantes.fr 

 
 

Nice
Spécialistes   

Polytech  Ingénieur - option Microélectronique et instrumentation William TATINIAN william.tatinian@unice.fr 

Polytech  Ingénieur Génie des systèmes embarqués Eric DEKNEUVEL eric.dekneuvel@unice.fr 

Polytech  Ingénieur Télécom et réseaux Robert STARAJ robert.staraf@unice.fr 

Polytech  Master recherche mention STIC - spécialité TRFM  
(Télécommunication radiofréquence et microélectronique) Georges KOSSIAVAS georges.kossiavas@unice.fr 

    

Généralistes    

Polytech Ingénieur TNS (Traitement Numérique du Signal) Sylvie ICART sylvie.icart@unice.fr 

Polytech Ingénieur - option MI  (Microélectronique et 
Instrumentation) William TATINIAN william.tatinian@unice.fr 

Polytech Ingénieur - option MI  (Microélectronique et 
Instrumentation) et Génie des systèmes embarqués Fabrice MULLER  fabrice.muller@unice.fr 

Polytech Ingénieur - Tronc commun Christian PETER  christian.peter@unice.fr 

UNSA Master pro - option Télécoms, infos et microélectronique Edmond CAMBIAGGIO  cambia@unice.fr 

    

Sensibilisés    

Polytech  Ingénieur Informatique Michel AUGUIN  michel.auguin@unice.fr 

UNSA Master EEA Mohamed AL KHAFIOUI Mohamed.AL-
KHALFIOUI@unice.fr 

UNSA Licence EEA  Mohamed AL KHAFIOUI Mohamed.AL-
KHALFIOUI@unice.fr 

 
UNSA : Université de Nice Sophia Antipolis 
 
 

Orléans
Sensibilisés    
U. 
Orléans/ESPEO 3A Optique et plasma - spécialité Electronique et optique Pierre RANSON Pierre.Ranson@univ-orleans.fr 

 
ESPEO : Ecole Supérieure des Procédés Electroniques et Optiques 
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Paris
Spécialistes   

ESIEE Ingénieur Architecture intégrateur de systèmes 
électroniques Gilles AMENDOLA amendolg@esiee.fr 

ENST Cycle Master Yves MATHIEU Mathieu@enst.fr 

ENST Master of Science Electrical Engineering 
(Communication numérique et électronique associée) Yves MATHIEU Mathieu@enst.fr 

ENST Mastère spécialisé DTC (Dispositifs et techniques de 
communication) Jean-Luc DANGER  danger@enst.fr 

Paris 6 Master Informatique - ACSI (Architecture et conception 
des systèmes intégrés)  Nathalie DRACH nathalie.drach@lip6.fr 

Paris 6 Master recherche  Informatique - ACSI option SE 
(Systèmes Electroniques) Julien DENOULET julien.denoulet@lisif.jussieu.fr 

ENSEA Cergy Ingénieur - option ECM (Electronique Communication 
Microondes)  Miriam ARIANDO ariando@ensea.fr 

ENSEA Cergy Ingénieur - option IS (Informatique et Systèmes)  Mohamed 
KARABERNOU karabernou@ensea.fr 

Généralistes   

ESIEE Ingénieur Architecture intégrateur de systèmes 
électroniques Gilles AMENDOLA  amendolg@esiee.fr 

ENST Ingénieur Cycle Master Yves MATHIEU mathieu@enst.fr 

Paris 6 
Master ESCO (Electronique et Systèmes de 
Communication) - option ESE (Electronique des 
Systèmes Embarqués) 

Marc HELIER  helier@liif.jussieu.fr 

Paris 6 Master - Tronc commun Jean DEVARS  devars@ccr.jussieu.fr 

Paris 6 Master - Informatique - spécialité ACSI (Architecture et 
Conception des Systèmes Intégrés) Nathalie DRACH nathalie.drach@lip6.fr 

ENST Master of Science Electrical Engineering 
(Communication numérique et électronique associée) Yves MATHIEU Mathieu@enst.fr 

ENST Mastère spécialisé DTC (Dispositifs et techniques de 
communication) Jean-Luc DANGER  danger@enst.fr 

ESTE Marne la 
Vallée Technologue Cycle Master Gilles AMENDOLA  amendolg@esiee.fr 

ENSEA Cergy Ingénieur ECM  (Electronique Communication 
Microondes) - Tronc commun Myriam ARIANDO ariando@ensea.fr 

ENSEA Cergy Ingénieur IS  (Informatique et Systèmes) - Tronc 
commun 

Mohamed 
KARABERNOU karabernou@ensea.fr 

    

Sensibilisés    

Polytech Paris 
– Paris 6 Ingénieur E2i (Electronique et informatique industrielle) 

Jean-Marie 
CHESNEAUX 
Christophe MARTIN 

jean-marie.chesneaux@lip6.fr 
christophe.martin@upmc.fr 

Polytech Paris 
– Paris 6 Ingénieur ELI (Electronique et informatique) Christophe MARTIN christophe.martin@upmc.fr 

ESIEE Ingénieur Tronc commun Gilles AMENDOLA  amendolg@esiee.fr 

ESPCI Ingénieur Gérard DREYFUS gerard.dreyfus@espci.fr 

ISEP Ingénieur Ea THOMAS thomas.ea@isep.fr 

ISEP Ingénieur Mesures électroniques et simulation Ahmed MESSAOUDI ahmed.messaoudi@isep.fr 

ENST Ingénieur module Electronique intégrée Yves MATHIEU  mathieu@enst.fr 

Paris 6 Master ESCO - option STN (Systèmes de 
télécommunication numériques) Marc HELIER  helier@lisif.jussieu.fr 

Paris 6 Master - mention Informatique - spécialité ASCI  Nathalie DRACH nathalie.drach@lip6.fr

Paris 6 Licence- STI (Science et technologie de l'ingénieur) -
option  CAO Electronique FOURNIER Danièle fournier@optique.espci.fr 

ENSEA Cergy Ingénieur Electronique large bande Jean Michel DUMAS  dumas@ensea.fr 
ENSEA Cergy Ingénieur Circuits intégrés numériques Lounis KESSAL kessal@ensea.fr 
ENSEA Cergy Ingénieur Microélectronique analogique Bruno 

DELACRESSONNIERE  ducress@ensea.fr 

ENSEA Cergy Ingénieur Microsystèmes Bruno DARRACQ darracq@ensea.fr 
ENSEA Cergy Ingénieur Circuits intégrés analogiques Bruno 

DELACRESSONNIERE  ducress@ensea.fr 

U. Cergy Sciences physiques Alain TABUTEAU alain.tabuteau@u-cergy.fr
 
ESIEE : Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Electronique et Electrotechnique 
ISEP : Institut Supérieur d'Electronique de Paris 
ENST : ENS des Télécommunications 
Paris 6 : Université Pierre et Marie Curie (Jussieu) 
ESTE : Ecole Supérieure de Technologie Electronique 
ENSEA : École Nationale Supérieure de l'Electronique et de ses Applications 
ESPCI : École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielle 
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Paris Sud Orsay 
Spécialistes   

U. Paris 11 Master pro Micro et nanotechnologies Arnaud BOURNEL arnaud.bournel@ief.u-psud.fr 

U. Paris 11 Master pro Systèmes électroniques Hervé MATHIAS herve.mathias@ief.u-pasud.fr 

U. Paris 11 Master recherche Micro et nanotechnologies Jean AUBERT jean.aubert@ief.u-psud.fr 

U. Paris 11 Master recherche EEA - Composants et antennes pour les 
télécommunications Paul CROZAT paul.crozat@ief.u-psud.fr 

Supélec – Gif 
sur Yvette 

Ingénieur Communication et électronique - option MCM 
(Microélectronique, Conception et Modélisation) Alain KREISLER alain.Kreisler@supelec.fr 

Généralistes   

U. Paris 11 Ingénieur IFIPS - Electronique et Informatique Industrielle Patrick LESAGE lesage@u-psud.fr 

U. Paris 11 Ingénieur  IFIPS - Matériaux Gérard KRILL  gerard.krill@u-psud.fr 

U. Paris 11 Master  IST (Informatique, Systèmes et Technologie)           
- module Conception et Télécoms 

Sylvie GALDIN-
RETAILLEAU  sylvie.retailleau@ief.u-psud.fr 

Supelec/Gif 
sur Yvette 

Ingénieur  Electronique RF tronc commun + intégration 
en électronique Richard KIELBASA richard.kielbasa@supelec.fr 

Supelec/Gif 
sur Yvette Ingénieur Systèmes logiques et électronique associés Richard KIELBASA richard.kielbasa@supelec.fr 

Sensibilisés    

ESO Ingénieur François BALEMBOIS francois.balembois@iota.u-psud.fr 

U. Paris 11 Ingénieur IFIPS – Optronique  Patrice DE CARNE patrice.decarne@u-psud.fr 

U. Paris 11 Ingénieur IFIPS – Electronique et informatique 
industrielle Patrick LESAGE lesage@u-psud.fr 

U. Paris 11 Master pro Microsystèmes et couches minces Bernard ALGIUS bernard.agius@pgp.u-psud.fr 

U. Paris 11 Master recherche - Nanosystèmes et syst. inorganiques Talal HALLAH hallah@icmo-u-psud.fr 

U. Paris 11 Master  IST (Informatique, Systèmes et Technologie) -
module Nanotechnologies 

Sylvie GALDIN-
RETAILLEAU sylvie.retailleau@ief.u-psud.fr 

U. Paris 11 Licence EEA  Mohamed GABSI gabsi@eea.u-psud.fr 

IUT Orsay Licence Couches minces et applications Nicolas MARSOT nicolas.marsot@ief.u-psud.fr 

INT Evry Ingénieur Nellie SAMANA      nel.samana@int-evry.fr 

INT Evry Ingénieur Master of science Télécommunications Nellie SAMANA    nel.samana@int-evry.fr 

U. Evry DRT (Diplôme de Recherche Technologique) Matériaux Philippe HOUDY philippe.houdy@univ-evry.fr 

Université de 
Versailles 

Master pro MATEC (Matériaux Technologie et 
Composants) Pierre GALTIER pierre.galtier@cnrs-bellevue.fr 

U. Paris 10 Licence pro technique aéronautique et spatiale option 
équipement de bord  Stéphane RETAILLEAU stephane.retailleau@u-paris10.fr 

U. Paris 10 DEUST Hyperfréquence Stéphane RETAILLEAU stephane.retailleau@u-paris10.fr 

 
IFIPS (Institut de Formation d'Ingénieur de Paris Sud) 
ESO : Ecole Supérieure d’Optique 
INT : Institut National des Télécommunications 
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Ouest
Spécialistes   

U. Rennes 1 Master pro Electronique - spécialité CMM (Composants 
Microélectroniques et Microsystèmes) Olivier BONNAUD olivier.bonnaud@univ-rennes 

U. Rennes 1 
Master recherche Electronique - spécialité MARS 
(Microélec., Architecture, Réseaux et Systèmes) parcours 
Architecture et microtechnologie 

M'hamed DRISSI mdrissi@insa-rennes.fr 

   
Généralistes    

INSA Ingénieur ESC (Electronique et Système de comm.) Gérard CHASSAY gerard.chassay@insa-rennes.fr 

INSA Ingénieur MNT (Matériaux et nanotechnologies) Daniel LEMOINE daniel.lemoine@insa-rennes.fr 

INSA Ingénieur ESC  (Electronique et syst. de communication) Gérard CHASSAY gerard.chassay@insa-rennes.fr 

U. Rennes1 Master recherche mention Electronique- Spécialité MARS 
parcours Systèmes et Réseaux. M'hamed DRISSI mdrissi@insa-rennes.fr 

U. Rennes 1 Master Electronique  Gérard LAUNAY gerard.launay@univ-rennes1.fr 

    

Sensibilisés    

Univ. Rennes 1  Ingénieur IFSIC (Institut de formation supérieure en 
informatique et communication) Charles WAGNER charles.wagner@univ-rennes1.fr 

Univ. Rennes 1 Master pro mention Mécanique - spécialité mécatronique  Erwan BOUGUENNEC erwan.bouguennec@univ-
rennes1.fr 

Univ. Rennes 1 Master Electronique - Conception + Technologies des 
composants + Projet labo Gérard LAUNAY gerard.launay@univ-rennes1.fr 

Univ. Rennes 1 Licence pro Mécatronique Guy CARRAULT guy.carrault@univ-rennes1.fr 

Brest U. 
Bretagne 
Occidentale 

Master pro ESCO - Electronique et systèmes 
communicants Gérard TANNE gerard.tanne@univ-brest.fr 

 
 
 

Toulon
Généralistes   

ISEN Ingénieur - option Télécoms Claude TETELIN  tetelin@isem.tvt.fr 

ISEN Ingénieur Philippe OUILLON  philippe.ouillon@isem.tvt.fr 

UTV Mater pro NAMYSIS (Nanomatériaux et microsystèmes) Christian TURQUAT turgat@univ-tln.fr 
ISEN : Institut Supérieur de l'Electronique et du Numérique 
UTV : Université de Toulon et du Var 

  
 
 

Tours
Spécialistes   

Polytech Ingénieur -  option Electronique et conversion de 
l'énergie Nathalie BATUT nathalie.batut@univ-tours.fr 

    

Sensibilisés    

Polytech Ingénieur - spécialité Electronique Nathalie BATUT nathalie.batut@univ-tours.fr 

IUT Tours Licence pro GEII - option Electronique analogique et 
microélectronique Daniel ALQUIER alquier@univ-tours.fr 

U. François 
Rabelais 

Licence EE (Electricité et Electronique) - option 
électronique et microélectronique Daniel ALQUIER  daniel.alquier@univ-tours.fr 
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Toulouse

Spécialistes   

INSA Ingénieur - Spécialité Automatique Electronique intégré  -
option  SE (Systèmes Electroniques)  Jean-Marie DILHAC dilhac@insa-toulouse.fr 

INSA Ingénieur - Spécialité Génie Physique - option MS 
(MicroSystèmes) Françoise VOILLOT  francoise.voillot@insa-

toulouse.fr 

ENSEEIHT - INP 
Toulouse Ingénieur - Electronique option Circuits Intégrés Marc LESCURE  lescure@len7.enseeiht.fr 

UPS Master pro Informatique Spécialité - CAMSI (Conception 
d'Architectures, Machines et Systèmes Informatiques) Jacques JORDA jorda@irit.fr 

UPS Master pro EEAS Spécialité  - ICEM (Intégration des Circuits 
Electroniques et Microélectroniques) Thierry PARRA parra@laas.fr 

UPS Master recherche EEAS spécialité  - CCMM (Conception de 
Circuits en  MicroElectronique et Microsystèmes) Alain CAZARRE  cazarre@laas.fr 

UPS/IUP Master ISME (Ingénierie des systèmes et microsystèmes 
embarqués) Frédérique MORANCHO morancho@laas.fr 

ENSEEIHT - INP 
Toulouse Master pro ICEM  Daniel ANDREU andreu@len7.enseeiht.fr 

ENSEEIHT - INP 
Toulouse Mastère microélectronique Daniel ANDREU andreu@len7.enseeiht.fr 

    

Généralistes    

ENSEEIHT  Ingénieur Electronique et Traitement du Signal option -
Micro-ondes Jacques DAVID  jacques.david@enseeiht.fr 

INSA   Ingénieur Génie Physique Jérémie GRISOLIA grisolia@insa-tlse.fr 

UPS  Master recherche EEAS - spécialité MEMO (Modélisation 
ElectroMagnétique et Optoélectronique) Isabelle CHENERIE  chenerie@cict.fr 

UPS Master EEAS - spécialité EMMOM (Electr., Microélectr., 
Micro-systèmes, Optronique, Micro-onde) Alain CAZARRE  cazarre@laas.fr 

IUP / UPS Licence ISME Microélectronique Jean-Michel 
ENJALBERT enjalbert@laas.fr 

IUP / UPS Master pro ISME Microélectronique  Pascal BERTHOU berthou@laas.fr 

U. Santos Master recherche Microélectronique Djalmir MENDES mendes@unisanta.br
EMAC de 
Carnaux Albi 

Ingénieur ENSTIMAC Matériaux pour l'aéronautique et le 
spatial Thierry SENTENAC  thierry.sentenac@enstimac.fr 

    

Sensibilisés    

INSA TRS Ingénieur Génie Physique - option TRS (Temps Réel et 
Systèmes) Vincent MAHOUT vmahout@laas.fr 

INSA  Ingénieur IMACS (Ingénierie des Matériaux Composants et 
Systèmes) Jérémie GRISOLIA  grisolia@insa-toulouse.fr 

INSA Ingénieur GBA Post génomique Jean-Marie FRANCOIS jean-marie.francois@insa-
toulouse.fr 

ENSIACET Ingénieur Matériaux pour l'électronique Christine CECUTTI christine.cecutti@ensiacet.fr 

UPS Master Sciences et matériaux Bernard DURAND bdurand@chimie.ups-tlse.fr 

CNED Licence Ingénieur électronique Bruno JAMMES jammes@laas.fr 

Lycée Deodat 
Severac BTS Electronique J.F EBERLE  jf.eberle@ac-toulouse.fr 

U. Del Pais 
Vasco Bilbao - 
Espagne 

Master recherche Microélectronique 
Maria-Victoria 
MARTINEZ  Javier 
ECHANOBE ARIAS 

marivi@we.lc.chu.es 
javi@we.lc.chu.es 

 
ENSEEIHT : ENS Electronique, Electrotechnique, Informatique et Hydraulique de Toulouse 
UPS : Université Paul Sabatier (Toulouse 3) 
ENSTIMAC : Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d’Albi Carnaux 
ENSIASET : ENS d'Ingénieur en Arts Chimiques et Technologiques 
CNED : Centre National d'Enseignement à Distance 
 
 



Ouest : C C M O

Centre Commun de 
Microélectronique de l’Ouest

B o r d e a u x : P C B

Pôle CNFM de Bordeaux

L y o n : C I M I R L Y

Centre Interuniversitaire de 
MIcroélectronique de la Région 

LYonnaise

M a r s e i l l e : P ô l e  P A C A

Provence Alpes Côte d’Azur

L i l l e : P L F M

Pôle Lillois de Formation en 
Microélectronique

M o n t p e l l i e r : P C M

Pôle CNFM de Montpellier

Grand Est : M I G R E S T

MIcroélectronique GRand EST

L i m o g e s : P L M

Pôle Limousin de 
Microélectronique

T o u l o u s e : A I M E

Atelier Interuniversitaire de 
MicroElectronique
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C I M E  N a n o t e c h

Centre Interuniversitaire de 
MicroElectronique et Nanotechnologies
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O r s a y : P M I P S

Pôle Microélectronique 
Paris-Sud Orsay

P a r i s  I l e  d e  F r a n c e : C E M I P

CEntre de MIcroélectronique de Paris

r
a

p
p

o
r

Direction   d u  G I P
CNFM

Minatec
3 parvis Louis Néel

38016 GRENOBLE Cedex 1
www.cnfm.fr

AIME : Atelier Interuniversitaire de MicroElectronique de Toulouse – CIME Nanotech : Centre Interuniversitaire de MicroElectronique et

Nanotechnologies de Grenoble – CEMIP : CEntre de MIcroélectronique de Paris – PCB : Pôle Cnfm de Bordeaux – CCMO : Centre

Commun de Microélectronique de l’Ouest – CIMIRLY : Centre Interuniversitaire de MIcroélectronique de la Région LYonnaise – CNFM

PACA : Pôle CNFM Provence-Alpes-Côte d’Azur - PCM : Pôle CNFM de Montpellier – MIGREST : MIcroélectronique Grand EST – PLFM :

Pôle Lillois de Formation en Microélectronique – PLM : Pôle Limousin de Microélectronique – PMIPS : Pôle MIcroélectronique Paris-Sud

Orsay – AIME : Atelier Interuniversitaire de MicroElectronique de Toulouse – CIME Nanotech : Centre Interuniversitaire de

MicroElectronique et Nanotechnologies de Grenoble – CEMIP : CEntre de MIcroélectronique de Paris – PCB : Pôle Cnfm de Bordeaux –

CCMO : Centre Commun de Microélectronique de l’Ouest – CIMIRLY : Centre Interuniversitaire de MIcroélectronique de la Région

LYonnaise – CNFM PACA : Pôle CNFM Provence-Alpes-Côte d’Azur - PCM : Pôle CNFM de Montpellier – MIGREST : MIcroélectronique

Grand EST – PLFM : Pôle Lillois de Formation en Microélectronique – PLM : Pôle Limousin de Microélectronique – PMIPS : Pôle

MIcroélectronique Paris-Sud Orsay – AIME : Atelier Interuniversitaire de MicroElectronique de Toulouse – CIME Nanotech : Centre

Interuniversitaire de MicroElectronique et Nanotechnologies de Grenoble CEMIP : CEntre de MIcroélectronique de Paris PCB : Pôle
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AIME : Atelier Interuniversitaire de MicroElectronique de Toulouse – CIME Nanotech : Centre Interuniversitaire de MicroElectronique et

Nanotechnologies – CEMIP : CEntre de MIcroélectronique de Paris – PCB : Pôle Cnfm de Bordeaux – CCMO : Centre

Commun de de l’Ouest – CIMIRLY : Centre Interuniversitaire de MIcroélectronique de la Région LYonnaise – CNFM

PACA : Pôle -Côte d’Azur - PCM : Pôle CNFM de Montpellier – MIGREST : MIcroélectronique Grand EST – PLFM : Pôle

Lillois de ctronique – PLM : Pôle Limousin de lectronique : Pôle MIcroélectronique Paris-Sud

Orsay – AIME universitaire de MicroElect nique de Toulouse – CIM Nanotech : Centre Interuniversitaire de

MicroElectroni de Grenoble – CEMIP : Cen re de MIcroélectronique de Paris – PC Pôle Cnfm de Bordeaux – CCMO :

Centre Comm de l’Ouest – CIMIRLY : Centre Interuniversitaire e MIcroélectronique de la Rég n LYonnaise – CNFM

PACA : Pôle CNF Alpes-Côte d’Azur - PCM : Pôle CNFM de Montpellier – M REST : Microéle ronique Grand EST – PLFM :

Pôle Lillois de en Microélectronique – PLM : Pôle Limousin de Microélectroni PMIPS : Pôle MIcroélectronique Paris-Sud

Orsay – AIME Interuniversitaire de MicroElectronique de Toulouse – CIME Nanotech : Centre Interuniversitaire de

MicroElectronique et Nanotechnologies de Grenoble – CEMIP : CEntre de MIcroélectronique de Paris – PCB : Pôle Cnfm de Bordeaux –

CCMO : Centre Commun de Microélectronique de l’Ouest – CIMIRLY : Centre Interuniversitaire de MIcroélectronique de la Région

LYonnaise – CNFM PACA : Pôle CNFM Provence-Alpes-Côte d’Azur - PCM : Pôle CNFM de Montpellier – MIGREST : MIcroélectronique

Grand EST – PLFM : Pôle Lillois de Formation en Microélectronique – PLM : Pôle Limousin de Microélectronique – PMIPS : Pôle

Interuniversitaire de MicroElectronique et Nanotechnologies de Grenoble – CEMIP : CEntre de MIcroélectronique de Paris – PCB : Pôle

Cnfm de Bordeaux – CCMO : Centre Commun de Microélectronique de l’Ouest – CIMIRLY : Centre Interuniversitaire de MIcroélectroniqu
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